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ABSTRACT 
 
 
 
 
 The under fill process is a process that fills the gap between a chipset and a 
substrate using an epoxy material.  The output of this process is a length of tongue 
that has to be controlled so it avoid touching the keep out zone.  A recipe generation 
of the input parameters in the under fill process will help the length of tongue 
generated from touching the keep out zone.  This project proposes a predictive 
modeling algorithm called Improved Kernel Regression and Particle Swarm 
Optimization in order to find the six input parameters needed in the under fill 
process.  Even though only few samples of the under fill data sets are used in the 
simulation experiment, the proposed approach is able to provide a recipe generation 
of the six input parameters.  
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ABSTRAK 
 
 
 
 
 Proses under fill adalah proses memenuhi ruang di antara peranti elektronik 
dan substrat dengan menggunakan bahan epoxy.  Keluaran daripada proses ini adalah 
saiz tongue yang perlu dikawal supaya ianya tidak menyentuh zon larangan.  
Generasi resipi parameter masukan di dalam proses under fill dapat mengawal 
penghasilan saiz tongue daripada menyentuh zon larangan.  Projek ini mencadangkan 
suatu model algoritma ramalan yang diberi nama Improved Kernel Regression dan 
Particle Swarm Optimization yang dapat mencari enam parameter masukan yang 
diperlukan di dalam proses under fill.  Walaupun hanya beberapa sampel data under 
fill digunakan semasa ujikaji simulasi, pendekatan yang dicadangkan dapat 
menyediakan generasi resipi enam parameter masukan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
